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كأحذ  ختيبسكىاتى  ه قذاختصبصكى، يسشَب أٌ َبهغكى بأََظشا نًب تتًتؼىٌ به يٍ سًؼة ػهًية طيبة في يجبل 

 –بًجهة انبحىث انهُذسية وانؼهىو انتطبيقية بكهية انتقُية انهُذسية  نهُششأػضبء نجُة تقييى انبحىث انؼهًية انًقذية 

  هىٌ.  

 :أٌ َحيم إنيكى انبحج انًؼُىٌ تحتػهيه .. فإَه يطيب نُب 

Thermal Conductivity of H2O-Cu nanofluid from Molecular Dynamics Simulation  

 

. انتقييى انًشفق يغ َسخة انبحج تؼبئة ًَىرجػٍ طشيق نهُشش ورنك  بًذي صلاحيتهوإفبدتُب  حجساسة انبدآيهيٍ 

نيتى إحبنة انًبهغ  نيتى إحبنة انًبهغ انزي تتبؼىَه وانًصشف انزي تتبؼىَهكًب َأيم يىافبتُب بشقى حسببكى انجبسي 

 في أسشع فشصة يًكُة.انخبص بتقييى الأبحبث 

 

 والسلام عليكن ورحوة الله وبركبته                  
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 هون -كلية التقنية الهندسية                                                                                                            

 والفني التقني للتعلين الىطنية الهيئة

 التقنية الكليبت إدارة

 هىى الهندسية التقنية كلية
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